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内容概要

　　《印制电路技术》收集了国内外有关印制电路制造的新资料，并在此基础上结合作者精密电子电
路技术专业多年的教学经验，经过认真准备后完成了本书的编写工作。
书中阐述了印制电路技术的基本概念、原理和工艺，以及最新的印制板制造工艺和技术。
涵盖了各类印制板制造所必须掌握的基础知识和实际知识，力求实现科学性、先进性、新颖性和实用
性的统一。
　　本书可作为精密电子电路技术、印制电路技术、工业工程和电子类等专业的专业课教材，除此之
外，还可以作为企业印制电路从业人员的短期培训教材。
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